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Gehiiuse fiir elektrotechnische Bauteile.

@ Fiir einen schnellen und gut dichtenden Zusammen-
bau von auf einer Grundplatte (2) angeordneten elek- '
trotechnischen Bauteilen, deren Anschlussstifte (3) durch
die Grundplatte (2) hindurchgefiihrt sind, und einer topf-
formigen Kappe (7) ist der Boden (8) der Kappe (7) an
degjenigen Seite der Grundplatte (2) angeordnet, an der
sich die Anschlussstifte (3) befinden. Die Anschlussstifte
(3) sind durch Offnungen (9) des Bodens (8) der Kappe (7)
nach aussen gefiihrt, deren Durchmesser grosser ist als der
Durchmesser der Anschlussstifte (3) und die an der der
Grundplatte (2) zugewandten Seite des Bodens (8) zur
Bildung von Staurdumen (10) fiir ein Dichtmittel (11) er-
weitert sind. Die Staurdume (10) stehen mit einer Vertie-
fung (13) im Boden (8) der Kappe (7), der Grundplatte (2)
zugewandt in Verbindung. Das Dichimittel (11) befindet
sich zunédchst in der Vertiefung (13) und wird beim Zu-
sammenbau aus dieser mittels eines an der Grundplatte (2)
angeordneten kolbenformigen Fortsatzes (14) durch die
im Boden (8) der Kappe (7) befindlichen Offnungen (9)
um die Anschlussstifte (3) herum nach aussen gedriickt.
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1. Gehéuse fiir elektrotechnische Bauteile, insbesondere fiir
elektrische Leistungsprintrelais, mit einem die elektrotechni-
schen Bauteile tragenden Grundkérper und einer den Grund-
korper umschliessenden topfférmigen Kappe, bei dem die der
elektrischen Verbindung mit den elektronischen Bauteilen die-
nenden Anschlussstifte durch eine Grundplatte des Grundkér-
pers nach aussen gefiihrt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (8) der topfformigen Kappe (7) an derjenigen Seite
der Grundplatte (2) angeordnet ist, aus der die Anschlussstifte
(3) nach aussen gefiihrt sind, und zur Hindurchfiihrung der An-
schlussstifte (3) Offnungen (9) aufweist, deren Querschnitt
grosser ist als der Querschnitt der Anschlussstifte (3) und die an
der der Grundplatte (2) zugewandten Seite des Bodens (8) zur
Bildung von Staurdumen (10) fiir ein Dichtmittel (11) erweitert
sind, wobei die Staurdume (10) iiber in dem Boden (8) der Kap-
pe (7) angeordnete Kanile (12) mit einer der Aufnahme des
Dichtmittels (11) dienenden, gleichfalls an der der Grundplatte
(2) zugewandten Seite des Bodens (8) der Kappe (7) angeordne-
ten Vertiefung (13) verbunden sind, in die ein der Verinderung
des Dichtmittels (11) aus der Vertiefung (13) dienender, an der
dem Boden (8) der Kappe (7) zugewandten Seite der Grundplat-
te (2) angeordneter kolbenformiger Fortsaiz (14) eingesetzt ist.

2. Gehduse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Fortsatz (14) Verldngerungen (15) aufweist, die in die Kana-
le (12) eingreifen.

3. Gehduse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die offene, von der Grundplatte (2) abgewandte Seite
der topfformigen Kappe (7) durch einen Verschlussdeckel (6)
verschlossen ist. .

4. Gehéuse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verschlussdeckel (6) an dem Grundkorper (1) befestigt ist
und die elektrotechnischen Bauteile zwischen dem Verschluss-
deckel (6) und der Grundplatte (2) angeordnet sind.

Die Erfindung betrifft ein Gehiuse fiir elektrotechnische
Bauteile, insbesondere fiir elektrische Leistungsprintrelais, mit
einem die elektrotechnischen Bauteile tragenden Grundkérper
und einer den Grundkoérper umschliessenden topfférmigen
Kappe, bei dem die der elektrischen Verbindung mit den elek-
trotechnischen Bauteilen dienenden Anschlussstifte durch eine
Grundplatte des Grundkérpers nach aussen gefithrt sind.

Um Relais beliebigen Umwelteinfliissen beispielsweise in
Feuchtrdumen oder im Freien ohne Benachteiligung ihrer Funk-
tion bzw. ohne Beschidigungen aussetzen zu kénnen, ist es er-
forderlich, deren Gehduse einwandfrei nach aussen abzudich-
ten, wobei sich die grossten Schwierigkeiten an jenen Stellen er-
geben, an denen die Anschlussstifte nach aussen gefiihrt sind.
Hierfiir war es bisher iiblich die Seite der Grundplatte, aus der
die Anschlussstifte herausgefiihrt sind, nach aussen mit ver-
schiedenartigen Dichtmitteln wie Kleber, Lacke oder dgl. zu
vergiessen. Nachteilig ist dabei vor allem, dass ein auf diese
Weise hergestelltes Gerit nicht sofort verwendbar ist bzw. in
Schaltungsaufbauten eingebaut werden kann, weil das Trock-
nen der Dichtmittel abgewartet werden muss. Die Trocknungs-
zeiten konnen zwar durch Zusétze wie Beschleuniger oder Hir-
ter oder durch UV-Bestrahlung bzw. Wirmezufuhr verkiirzt
werden, eine sofortige Verwendung des Gerites ist aber den-
noch nicht moglich.

Das Ziel der Erfindung besteht vor allem darin, ein Gehéuse
zu schaffen, das eine schnelle und kostengiinstige Montage er-
moglicht und rationell gedichtet werden kann, ohne dass der
Montagefluss durch Trocknungszeiten oder dgl. beeinflusst
wird.

Erfindungsgemdss ist der Boden der topfférmigen Kappe an
derjenigen Seite der Grundplatte angeordnet, aus der die An-
schlussstifte nach aussen gefiihrt sind, und weist zur Hindurch-
fiihrung der Anschlussstifte Offnungen auf, deren Querschnitt

5 grosser ist als der Querschnitt der Anschlussstifte und die an
der der Grundplatte zugewandten Seite des Bodens zur Bildung
von Staurdumen fiir ein Dichtmittel erweitert sind, wobei die
Staurdume iiber in dem Boden der Kappe angeordnete Kanile
mit einer der Aufnalime des Dichtmittels dienenden, gleichfalls

10 an der der Grundplatte zugewandten Seite des Bodens der Kap-

pe angeordneten Vertiefung verbunden sind, in die ein der Ver-

dringung des Dichtmittels aus der Vertiefung dienender, an der
dem Boden der Kappe zugewandten Seite der Grundplatte ange-
ordneter kolbenférmiger Fortsatz eingesetzt ist.

Bei der Herstellung eines solchen Gehiuses wird zunéchst in
die Vertiefung des Bodens der Kappe eine genau dosierte Men-
ge eines Dichtmittels eingebracht, das beim Einsetzen der
Grundplatte mit den elektrotechnischen Bauteilen durch den an
der Grundplatte angeordneten kotbenférmigen Fortsatz aus der
26 Vertiefung iiber die Kanile in die Stauriume verdringt wird.

Das Dichtmitte] wird schliesslich entlang der Anschlussstifte

durch die fiir diese im Boden der Kappe vorgesehene Offnun-
gen nach aussen gepresst, so dass im endgiiltigen Zustand die
Anschlussstifte gegeniiber dem Boden der Kappe abgedichtet

25 sind. Das betreffende Gerit, beispielsweise ein Relais, kann so-
fort ohne an Aushirtungszeiten oder bestimmte Lagen des ab-
gedichteten Gerétes gebunden zu sein, einer weiteren Verarbei-
tung zugefiihrt werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
das um die Anschlussstifte herum austretende Dichtmittel eine

30 Sichtkontrolle dafiir darstellt, ob eine einwandfreie Dichtung
erzielt wurde.

Zweckmissigerweise weist der Fortsatz Verldngerungen auf,
die in die Kandle eingreifen. Dadurch wird erreicht, dass auch
das in den Kandlen befindliche Dichtmittel teilweise in die Stau-

35 rdume gedriickt wird.

Vorteilhafterweise ist die offene, von der Grundplatte abge-
wandte Seite der topfférmigen Kappe durch einen Verschluss-
deckel verschlossen. Befinden sich die elektrotechnischen Bau-
teile in einem topfformigen Grundkérper, so schliesst die iber

40 den Grundkorper geschobene Kappe das Innere des Grundkor-
pers hinreichend dicht nach aussen ab.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist der Verschluss-
deckel am Grundkérper befestigt und sind die elektrotechni-
schen Bauteile zwischen dem Verschlussdeckel und der Grund-

4s platte angeordnet. Dadurch sind die elektrotechnischen Bauteile
vor dem Aufschieben der Kappe frei zuginglich.

In der Zeichnung ist u.a. ein Ausfiihrungsbeispiel schema-
tisch dargestellt.

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemisses Gehéduse im Schnitt nach

s0 der Linie I-I der Fig. 2 und

Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der Fig. 1. Die

Fig. 3 bis 6 zeigen einzelne Arbeitsstufen im Zuge der Her-
stellung einer Dichtung fiir einen Anschlussstift.

Das Gehéduse nach dem Ausfiihrungsbeispiel nach den Fig. 1

ss und 2 weist einen in der Zeichnung nicht dargestellte elektro-
technische Bauteile, beispielsweise ein Leistungsprintrelais, tra-
genden Grundkérper 1 auf, durch dessen Grundplatte 2 dem
Anschluss der elektrischen Bauteile dienende Anschlussstifte 3
hindurchgefiihrt sind. Mit der Grundplatte 2 ist beispielsweise

60 iiber Verbindungsstiicke 4, 5 ein Verschlussdeckel 6 fest verbun-
den.

Anstelle der Verbindungsstiicke 4, 5 kann auch ein Rohr-
stiick vorgesehen sein, so dass die elektrotechnischen Bauteile in
einem sie vollstédndig umschliessenden Topf angeordnet sind,

65 der bis auf die Durchfiihrungen der Anschlussstifte 3 ohne
Schwierigkeiten abgedichtet werden kann. Bei den bisher be-
kannten Gehdusen wird das meist dadurch realisiert, dass eine
Kappe verwendet wird, die mit der Grundplatte 2 zugewandter
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Offnung iiber die elektrotechnischen Bauteile gestiilpt und mit

der Grundplatte 2 dicht verbunden wird.

Gemiss der Erfindung wird eine solche Kappe jedoch von
der Seite der Grundplatte 2 iiber die elektrotechnischen Bauteile
gestiilpt. Um die Offnung der Kappe 7 abzuschliessen, ist bei
dem in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiel der
Verschlussdeckel 6 vorgesehen, der mit den Verbindungsstiik-
ken 4, 5 bzw. einem Rohrstiick und der Grundplatte 2 aus ei-
nem Stiick bestehen kann.

Der Boden 8 der topfférmigen Kappe 7 ist gemiss der Er-
findung somit an derjenigen Seite der Grundplatte 2 angeord-
net, aus der die Anschlussstifte 3 herausgefiihrt sind. Um nun
die Anschlussstifte 3 gegeniiber der Grundplatte 2 in einwand-
freier Weise abzudichten, weist der Boden 8 der Kappe 7 Off-
nungen 9 auf, deren Querschnitt grosserr ist als der Querschnitt
der Anschlussstifte 3. Diese Offnungen 9 sind gegen die Grund-
platte 2 hin zur Bildung von Siaurdumen 10 fiir ein Dichtmittel
erweitert. Die Staurdume 10 sind iiber im Boden 8 der Kappe 7
angeordnete Kandle 12 mit einer Vertiefung 13 verbunden, die
sich gleichfalls an der der Grundplatte 2 zugewandten Seite des
Bodens 8 der Kappe 7 befindet und in die vor dem Aufschieben
der Kappe 7 auf den Grundkérper 1 das Dichtmittel 11 einge-
bracht wird, das beim Aufschieben der Kappe 7 auf den Grund-
koérper 1 aus der Vertiefung 13 durch die Kandle 12 in die Stau-
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per 1 in die Kappe 7 eingeschoben bzw. die Kappe 7 tiber den
Grundkorper 1 geschoben, so driickt, wie Fig. 4 zeigt, der an
der Grundplatte des Grundkérpers 1 angeordnete Fortsatz 14
auf das Dichtmittel 11 und dieses in den Kanal 12. Im Zuge des
s weiteren Einschiebens des Grundkérpers 1 in die Kappe 7 wird

das Dichtmittel 11 immer mehr aus der Vertiefung 13 in den
Kanal 12 gedriickt, bis es, wie Fig. 5 zeigt, den Anschlussstift 3
benetzt und der Kanal 12 bereits zum Teil verschiossen ist.

Es ist ersichtlich, dass knapp nach dem ersten Eindringen

10 des Fortsatzes 14 auch eine an diesem angeordnete Verlidnge-

rung 15 in den Kanal 12 eingreift, die Verdringung des Dicht-
mittels 11 zum Stauraum 10 hin also unterstiitzt.

Bei der weiteren Einschubbewegung wird das Dichtmittel 11
um den Anschlussstift 3 herum in den Stauraum 10 und durch

15 die Offnungen 9 gedriickt, bis es aus diesen an der Aussenseite

des Bodens 8 der Kappe 7 austritt. In diesem Zustand ist, wie
Fig. 6 zeigt, der Fortsatz 14 zur Génze in die Vertiefung 13 ein-
gedrungen, so dass das gesamte Dichtmittel 11 aus der Vertie-
fung 13 herausgedriickt ist und der Kanal 12, der Stauraum 10

20 und die den Anschlussstift 3 umfassende Offnung 9 zur Génze

abgedichtet sind, was durch Austreten des Dichtmittels 11 aus

den Offnungen 9 in einfacher Weise kontrollierbar ist.
Anschliessend kann auch die Kappe 7 mit dem Verschluss-

deckel 6 (Fig. 1) beispielsweise durch Ultraschallschweissung,

réume 10 und schliesslich durch die die Anschlussstifte 3 umge- 25 durch Uberziehen einer Schrumpffolie, mit Hilfe eines Schnapp-

benden Offnungen 9 gedriickt wird. Hierfiir weist die dem Bo-
den 8 der Kappe 7 zugewandte Seite der Grundplatte 2 einen
kolbenfoérmigen Fortsatz 14 auf, der beim Aufschieben der
Kappe 7 auf den Grundkorper 1 in die Vertiefung 13 des Bo-
dens 8 der Kappe 7 eindringt und das darin befindliche Dicht-
mittel 11 herauspresst.

Der Dichtvorgang ist in den Fig. 3 bis 6 fiir einen An-
schlussstift 3 dargestellt. Vor dem Aufschieben der Kappe 7 auf
den Grundkorper 1 wird zunéchst, wie Fig. 3 zeigt, in die Ver-

verschlusses oder dgl. dicht verbunden werden.

Der anhand des einen Anschlussstiftes 3 nach den Fig. 3 bis
6 dargelegte Dichtungsvorgang wird sinngemaéss bei ailen An-
schiussstiften 3 nach den Fig. 1 und 2 realisiert, da das Dicht-
mittel 11 aus der Vertiefung 13 durch den Fortsaiz 14 durch die
Kandéle 12 zu allen Staurdumen 10 gedriickt wird.

Das Geriét kann nach Abschluss des Dichtvorganges sofort
weiter verarbeitet, z.B. in gedruckte Schaltkreise eingesetzt wer-

tiefung 13 des Bodens 8 der Kappe 7 Dichtmittel 11 in entspre- 3s den, ohne den Trocknungs- oder Hirtungsvorgang abwarten zu

chender Dosierung eingebracht. Wird nunmehr der Grundkor-

miissen.
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